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° : , . ° A Pour e e ol & aauie, valies veis asuer e e aersin 7. Appliquez la pate thermique uniformément sur la surface du processeur. -
° . Regl ages Caval lers ° d’alimentation est débranché avant d’ouvrir le boitier. s
°
¢ Pan neau avant L] 1. Dévissez 2 vis du couvercle. Capot
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o = . @ Connecteur audio (JP2) la pate thermique
°
o X XHBIV . 1=MIC_L_C 2=AGND 9 7 53 1 .
¢ F1. Bouton et voyant ° 3=MIC_R_C 4=FP_AUDIO-JD bl Il ol Bl ° Loquet de Retirez la protection de la baie du lecteur optique du XH81
i d'alimentation ° §=2P—R—g 6=MIC-JD(AGND) . o|ofeo o blocage pour l'installation d’un lecteur optique.
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) J 9=HP_L C 10=HP-JD(AGND) 108 64 2 . Levier _ -
° F2. Voyant dlsque dur ° ° 4. Glissez le rack par le haut dans le boitier et poussez le vers I'avant.
° Fixez le avec deux vis
° F3 Fagade avec caches ° @ USB Onboard (USB 1 ) ° A Veuillez ne pas utiliser trop de pate thermique.
. °
o pour lecteur optique 1=5V_USB 2=5V_USB 246810 °
et Connectiques © 3=USB A- 4=USB B- oe|le|e|eo]e ° 8. Vissez le module ICE sur la carte mere. Appuyez pour cela sur deux
: o 5=USB A+ 6=USB B+ 2lele|e ° coins opposés diagonalement, tout en serrant les vis.
F4. Emplacement o 7=GND 8=GND T3 5 7 9 o
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. F5. Prises USB3.0 ° @ Connecteur de LPC (TPM1) [=Te1 2 °
. F6. Prises USB2.0 ‘ 1=LPC_33M 2=GND sle] |« °
. ° 3=LFRAME- 5|e]e|6 ° :
. F7. Prise micro ° 5=SIORST- 6=RI- 7]le]els ° V
° 7=LAD3 8=LAD2 olele10 °
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F8. Prise casque 9=+3.3V 10=LAD1 @ A ; sble dali i
o q L4 11=LADO 12=GND :; o|e 1‘21 ° Conmecteur do ventilateur 5. ;ZL(])T:Cetz’Lerzolsticsllj)ée de transfert de données et le cable d’alimentation
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R ° 15=+3.3VS 16=SERIRQ 15(efe |16 °
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° ¢ 17=GND 18=CLKRUN_NC ° C. Installation de la mémoire vive
° 19=PD#_NC 20=SUS_CLK 19( e | e |20 °
°
> XH81 ° ° 1. Localisez le slot mémoire SODIMM sur la carte mére.
°
. ° @ Connecteur FCC pour facade avant (JP5) ° 2. Alignez le découpage du module de mémoire avec I’encoche du slot cable Slimline SATA
. ¢ 1=+5VS 2=+5VS 3=+5VS 4=+5VS ‘ DIMM.
° ° 5=U3_RX1N 6=U3_RX1P 7=GND 8=GND ° } Slot SODIMM
° ® 9=U3_TX1N 10=U3_TX1P 11=GND 12=GND d Encoche
° 13=USB8_N 14=USB8_P 15=+5VS 16=+5VS °
¢ ° 17=+45VS 18=+5VS 19=U3_RX2N 20=U3_RX2P ° — Rack lecteur onficu
° . 21=GND 22=GND 23=U3_TX2N  24=U3_TX2P R Rack disaue dur ek ecteroptaue
° 25=GND 26=GND 27=USB9_N 28=USB9_P ] i
° . 29=GND 30=GND ° B. Installation du processeur et du module de refroidissement ICE
° °
® ° . . . ° 1. Dévissez les quatre vis du module de refroidissement ICE.
o @ Prises COM-Configuration
° ° de la tension externe 12V / 5V (JP” ° A Dévissez les vis en suivant la direction jndiqué’e par la fléche pour 3. Insérez le module’ de mémoire délicatement dans I'encoche avec un — <
e © © 0 0 0 06 06 0600000060000 00006000600000000 0000 ° . . . ° détacher le module ICE. Pour le montage procéder dans le sens inverse. angle de 45 degrés. —
° ® JUMP1 Connector Pin 1 and Pin 2 = RI1 Signal. ® 4. Appuyez sur le module vers le bas jusqu'a enclenchement dans le
° JUMP2 Connector Pin 3 and Pin 4 = RI2 Signal. ° mécanisme d'attache.
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¢ Panneau arriere B1. Prise alimentation DC ° IF JUMP1 Connector Pin 5 and Pin 7 = RI1 is +5V °
° . . _ .
° B2. Prise cable Kensington® o iE ;3mgi gg:::zig: E:: 3 222 E:: g : Eﬁ :2 IZF)\\// ° 7. Connectez le cable de transfert de données et le cable d’alimentation
u ° (4 au disque dur.
° B3. COM1 : IF JUMP2 Connector Pin 8 and Pin 10 = RI2 is 12V . T
o (RS232/RS422/RS485) . 1=-XRI1 2=COM_-XRI1 1of[efe]o o A Cable Serial ATA  Cable d'alimentation Serial ATA
° - - - :
. B4. COM2 (RS232) . 3=XRI2 4=COM_-XR12 ofee]r o B
) ) ° 5=+5V 6=+5V 6[efel5 ° . :
° B5. Prise DisplayPort 7=COM1_PWR 8=COM2_PWR 2 [ Tels Connecteur de ventilateur i Anglede
. ° 9=+12V 10=+12V ‘ T s
B6. Prise HDMI ° 2(e|m]t ° |
® . o 2. Retirez le module ICE du boitier.
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° B7. Bouton de reset CMOS ° @ Raccordement e|eth|qU€ Raccordement electrlque ° A Cette prise de 1155 broches est fragile et s’abime facilement. Soyez extrémement
. attentif lors de I'installation d’un processeur et limitez le nombre de retraits ou de
. B8. Prises LAN ° SATA (5V)(PW2) SATA (12V)(PWT) ® changements de processeur. Avant d'installer un processeur, assurez vous d'éteindre
. ° ° I'ordinateur et de débrancher le cordon d'alimentation de la prise électrique afin
° B9. Prises USB2.0 1=GND I? 1=GND . d'éviter tout dommage du processeur.
° B10. Entrée mi . 2=GND = ] = 2= ] ivez les instructions sui cussir 'intégrat
o . Entree micro ° 3= 45V : ) a || 2 ° » Suivez les instructions suivantes pour réussir |'intégration de
. . . = 3=+12V votre processeur dans son socket.
° B11. Sortie audio (Line-out) ° 4=+5V |l-|. 1 |1.|' 3 ¢ b
° i ) ) ] ° ° 3. Déverrouillez d’abord le levier du socket puis soulevez le.
B12. Entrée audio (Line-in) . . *; “
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© . automatique (JP4) (CPU_FANT) o ’
° . . yu 1 ' ,
° I I l UStratl on de Ia Cal’te mere ® 1{=RTCRST- 5 1=GND ° &(' m— ‘ - 5. Répétez pour installer des modules DDR supplémentaires si désiré.
‘ ‘ 2=GND 51 2Ty memm| ° ol o< ‘
o Port VGA-CNG ° 3=FANIO1 s ¢ ‘ D. Installation de compos
° Bouton de reset CMOS ° 4=FANPWM1 ¢ 4. SROL{IeveIZ |fa| plague de prc&tecdtlon au groceS(SieLllr.ICE Retirer la pl
; i etirer le film protecteur du dessous du module ICE.Retirer la plaque ’ L ,
o Prises LAN(x2) & USB2.0(x4) DisplayPort & Port HDMI ° ° de protection é’u socket processeur. plaq 1. ln§t§|lez opt[onne]le?\ent une c(;irte mini PCl express dans I'emplacement
. l l - Prises COM (x2) o @ Connecteur en facade (P3) . mini PCl express et fixez avec des vis.
° Entrée-:gtrrt:éeeamuicgg T 4 DC Power Port ¢ 1=HDLEDPWR  2=PWRLED 2 4 6 810 :
° ‘ Prises COM-Configuration @ : :55=_RSS€‘I'TASLV%ID ZzgvltlllleW bl Il Bl [ Retirer le fil
H = - = - etirer le riim
° @ Connecteur audio-JP2 ?g\l/?;\%sﬁn externe o 7=GND_ 8=GND b B B A ° protecteur %F:;ﬁique
° @ USB Onboard-USB1 R 9= 1.3 579 °
. . -
. Serial ATA-SATA 1,2,3 e sh'pseg'”te' :'8: y o o
SATA1,SATA2: Bleu, 6Gbit/s port "6 Raccordement électrique E. Fin de I'installation
. SATA3: Orange, 3Gbit's port SATA (5V)-PW2 ® ®* > Informations de sécurité N
! e— Raccordement électrique ° . ) . s " . s o NE PAS toucher aux contacts du socket. Pour protéger le socket, toujours
° Slot PCl-Express X1 SATA (12V)-PW1 @ . Lire les précautions d’usage avant l'installation d’un Shuttle XPC. . replacer la pidce protectrice [orsque quion enléve le processeur, 1. Remettez en place le couvercle et resserrez les vis.
) Slot Mini PCIE
° @ Connecteur de LPC-TPM1 L ATTENTION . . ¢ 5. Orientez le processeur correctement sur le socket en vous servant des
| ° Ne pas replacer correctement la P'le peut en’dor_nmager l'ordinateur. ° repéres d'alignement sur le socket et des encoches sur le processeur.
L Y Remplacez uniquement par la méme ou un équivalent comme ° Assurez-vous que le processeur est parfaitement horizontal et posez-le
° |§ N L4 recommandé par Shuttle. Débarrassez-vous des piles usagées d’apres sur le socket. [ T
o Py Slot mémoire SODIMM DDR3 ° les instructions du constructeur. o
1 Q ° ° Repeére triangulaire
3 . du pi le CPU
¢ : R Etat de conformité du laser o upin Taurle —
[ ] | DCIN| -
° Socket processeur LGA1150 = ° Le lecteur de disque optique dans ce PC est un produit a laser. i | d - S
° Démarrage @ ° Le label de classification du lecteur laser est situé sur le lecteur. ® Encoche sur le processeur/ Céble de serrage
automatique-JP4 ° ° Repere d'alignement sur ) T L,
. Termin
¢ Connecteur ventilateur ° PRODUIT LASER DE CLASSE 1 ° le socket € ¢
¢ Connecteur FGG pour -CPU_FAN1 . ATTENTION: RADIATIONS LASER A L'OUVERTURE. °
. fagade avant-JP5 Connecteur en facade-JP3 @) . EVITER LEXPOSITION AU FAISCEAU LASER . A tgn"(fu"i-r;ezpliﬁrii Lj}“ﬁ;ﬁgjﬂ:ﬁj corred Gl [FOCEEEET GICl ol A\ Veuillez charger les valeurs optimisées dans le BIOS.
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§ Le coloris du produit livré peut varier de ces illustrations. 53R-XH8103-H201



